
②基板の削孔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レイアウト図を切り取り、紙ベース絶縁体をレイアウト図の大きさで 

金切りバサミで切り取る。 

金切りバサミ

目打ち

両極

両極

両極

両極



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TS-808

コンデンサ、トランジスタ、ダイオードの目印をマークする。

（極性等も記入する。）印は抵抗 or オペアンプ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TS-808

【表】

インパクトドリル（φ1.2mm)で削孔する。 

(スイッチ、InOutからのケーブルが通る穴は 

φ2 or φ3mm なので、あとでリーミングする。) 

TS-808

【裏】 

裏側もコンデンサ、トランジスタ、ダイオードの目印をマーク

する。（極性等も記入する。）印は抵抗 or オペアンプ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


